16焊接考研复试题目回忆
前面一二三题分别为定义，选择，判断题总共60分
其中定义我有个给定义错了就是药皮重量系数我给写成了药皮和焊芯质量分数之比，应该是质量之比。这三道大题参照往年就可以啦，不难。
大题
1. 脆性断裂的影响因素?哪些结构特点儿会引起脆断？
2. Mig亚射流过渡和Mig射流过度电弧调节方式，并画图说明其调节过程及异同点。
3. 以低碳钢无限长薄平板对接电弧熔化焊为例，绘图说明焊缝所在截面及焊件中心区域垂直于焊缝的横截面上纵向残余应力，横向残余应力分布规律。
4. 电弧挺直性的影响因素
5. 二氧化碳焊存在的主要问题， 产生这些问题的原因以及采取的措施。
6. [bookmark: _GoBack]16mm焊丝，250A电流（这个主要参数记不起来啦，这道题属于根据焊丝直径大小，电流大小，电压大小等来判断焊接方法，然后是考察焊接方法相关方面的东西）
7. 画图分析Mig射滴过渡的受力。
8. 电弧小电流静态特性形成原理。
9. 用疲劳强度曲线分析焊接残余内应力对接头疲劳强度的影响。
10. 低组配接头承载特点和适用范围，及其强化原理。

